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SSA48-M955

Sn/Pbに2.0%Agを添加した、チップ立ち防止対策品。低ボイドタイプ

Sn/Pbに0.4%Ag・0.2%Sbを添加した、チップ立ち防止対策品

連続印刷性・熱ダレ抑制・ボイド抑制・高濡れ、等の性能で高密度表面実装に対応
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